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상대론적 중이온 충돌 실험
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• RHIC, LHC에서 1000+ 논문

• 많은 결과들을 하나로 묶을 수
있을지?

• 다른 에너지(저/고) 영역과의
연결?

• Bayesian Neural Network

• Foundation model

• Event-by-event 분석은 어느
수준까지 가능할지?

• 100B 이상의 이벤트 수를
넘어서는 복잡성?



3

2010 20402025

2015:
PHENIX 종료

2026:
RHIC 종료

2036:
LHC Run 5 시작
ALICE 3

2023:
sPHENIX 실험 시작

2022:
LHC Run 3 시작

2026:
LHC Run 3 종료

2035:
EIC 가동 시작

• 대형실험(Collaboration)에 대한 몇 가지 생각
– 장점? 단점?

– 대형실험의 필요성 (내가 대형실험이 필요한 이유)

– 개별 연구자의 역할 (대형실험에서 내가 필요한 이유)

– 대형실험이 종료되면?

• 앞으로의 15년은 새로운 실험을 준비하는 단계
– 검출기 개발 제작에 참여

ALICE 3 ePIC
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• 부품을 만들 수 있을지?

• 부품이 있다면 제품을 만들 수 있을지?

• 제품이 있다면 사용할 수 있을지?

• 제품을 사용하여 무엇을 할지?

• 이 일들을 할 인적·물적 자원이 있는지?



5

ALICE 3 ePIC

spaceframe

Outer Tracker 
(barrel)

module

Barrel Imaging Calorimeter

Sector

AstroPix module

~60 m2 CMOS sensors ~100 m2 CMOS sensors



2년간의 빔테스트
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• 2024년 3월 KEK PF-AR
– ALPIDE 텔레스코프 첫 제작, 구부러진 센서 성능 측정

• 2024년 12월 KEK PF-AR
– ITS3용 센서(BabyMOSS) 테스트

• 2025년 3월 KEK PF-AR
– ITS3용 센서(BabyMOSS) 테스트, 타겟 이미징 테스트

• 2025년 12월 KEK PF-AR
– 새로운 센서로 텔레스코프 제작



2년간의 빔테스트

7

• 2024년 3월 KEK PF-AR
– ALPIDE 텔레스코프 첫 제작, 구부러진 센서 성능 측정

• 2024년 12월 KEK PF-AR
– ITS3용 센서(BabyMOSS) 테스트

• 2025년 3월 KEK PF-AR
– ITS3용 센서(BabyMOSS) 테스트, 타겟 이미징 테스트

• 2025년 12월 KEK PF-AR
– 새로운 센서로 텔레스코프 제작

• 2024년 8월 CERN PS
– 3x5 시제품 모듈 제작 및 테스트

• 2025년 3월 KEK PF-AR
– 새로운 DAQ 및 AstroPix 테스트

• 2025년 6월 KFK PF-AR
– AstroPix-Calorimeter 동기화 테스트

• 2025년 7월 CERN PS
– 시제품 전체 시스템으로 e/h 데이터 수집 
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일정
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ALICE 3 OT

ePIC BIC
• 검출기 제작 과정 중 많은 부분에 참여

– 웨이퍼 후공정, 센서 테스트

– 모듈/스테이브 제작 및 테스트

– 개발에 참여, 산업과의 연계, 전문성 확보

• 다음 프로젝트
– 새로운 부품/제품 개발?

– 실리콘 검출기의 성능은 어디까지?
Position/Timing/Energy


